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①焊锡槽平衡法
/Wetting baiance method
/ハンダ槽平衝法

②焊锡小球平衡法
/Wetting baiance method
with solder globle
/ハンダ小球平衝法

③阶梯升温法
/Temerature profile method
/プロファイル昇温法

④急速加热升温法
/Rapid heating method
/急加熱昇温法
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■测定方法 / Measuring method / 測定方法
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